Sensorik fur I'ndus rne 4.0

Intelligentes Werkzeug:

* /ldentifikation Ortung tber Chip
s Wechselseitige Absprache mit Material
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Vorausschauende Instandhaltung
Frihzeitig Erkennung von Ausfallen
Ansammlung von grol3en Datensatze
«  Stochastische Modelle zur Erkennun
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Research Studio BaKoSens

(Batterielose Kommunikations und Sensorplattform):

» ASIC Plattform fur batterielose Funksensoren

» Modulare Bauform zum einfachen Austausch einzelner Komponenten

« Low-Power Schaltungskonzepte zur Optimierung des Energieverbrauchs
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